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Abstract (en)
A coating installation (1) comprises a treatment chamber (3) having its walls (11) and inside tempered with a temperature of 45-75[deg]C and pre-
chambers (4, 5) arranged next to the treatment chamber for thermally pre-treating workpieces to be coated. An independent claim is also included
for coating workpieces using the above installation.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Beschichtungsanlage (1), insbesondere Niederdruckplasmabeschichtungsanlage (2), mit mindestens einer
Behandlungskammer (3) und einem Beschichtungswerkzeug (9), insbesondere einer Plasmaspritzvorrichtung, wobei mindestens eine Pumpe
(zweite Pumpe 14) zur Evakuierung der Behandlungskammer (3) vorgesehen ist, welche Behandlungskammer (3) temperierbar ausgebildet
ist. Daneben ist ein Beschichtungsverfahren zur Niederdruckplasmabeschichtung mit einer temperierten und evakuierten Behandlungskammer
(3), in welcher ein Werksttick (12) mittels mindestens eines Beschichtungswerkzeugs (9) beschichtet wird. Zur Beschleunigung des
Beschichtungsvorgangs, insbesondere des Evakuierens der Behandlungskammer wird vorgeschlagen, dass zumindest die Wéande (11) der
Behandlungskammer (3) und/oder das Innere der Behandlungskammer (3)auf eine Temperatur zwischen 45°C und 75°C temperiert sind.
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